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一 重要提示 

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来

发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全

文。 

 

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准

确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 

 

3 公司全体董事出席董事会会议。 

 

4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 

 

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 

公司 2017 年度利润分配预案为：公司拟以本次利润分配方案实施前的公司总股本为基数，每

10 股派发现金红利 0.45 元（含税），预计分配现金红利总额为 20,511,627.30 元，占公司 2017 年

度合并报表归属上市公司股东净利润的 14.95%。公司 2017 年度利润分配预案已经公司第四届董

事会第二十二次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。 

 

二 公司基本情况 

1 公司简介 

公司股票简况 

股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 

A股 上海证券交易所 韦尔股份 603501 - 

 

联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 

姓名 贾渊 任冰 

办公地址 上海市浦东新区龙东大道3000号4号楼 上海市浦东新区龙东大道3000号4号楼 

电话 021-50805043 021-50805043 

电子信箱 stock@sh-willsemi.com stock@sh-willsemi.com 

 

2 报告期公司主要业务简介 

（1） 公司主要业务情况 

公司主营业务为半导体分立器件和电源管理 IC 等半导体产品的研发设计，以及被动件（包括

电阻、电容、电感等）、结构器件、分立器件和 IC 等半导体产品的分销业务，这些产品广泛应用



于移动通信、车载电子、安防、网络通信、家用电器等领域。目前，公司自行研发设计的半导体

产品（分立器件及电源管理 IC 等）已进入国内知名手机品牌的供应链。 

同时，公司作为国内主要半导体产品分销商之一，拥有成熟的技术支持团队和完善的供应链

管理体系。公司与全球主要半导体供应商紧密合作，为国内 OEM 厂商、ODM 厂商和 EMS 厂商

及终端客户提供针对客户需求的新产品推介、快速样品、应用咨询、方案设计支持、开发环境、

售后及物流等方面的半导体产品综合解决方案。 

公司自 2007 年设立以来，一直从事半导体产品设计、销售和分销业务，主营业务未发生变更。 

（2） 公司经营模式 

考虑到公司半导体设计业务及半导体分销业务并存的特性，根据行业及公司现状，公司在经

营模式上进行了有效整合，提高了两大业务模块的互补性，实现共同发展。 

① 半导体研发设计业务 

公司半导体设计业务属于典型的 Fabless 模式，仅从事集成电路的研发设计和销售，而将晶圆

制造、封装测试业务外包给专门的晶圆代工、封装测试厂商。公司的产品研发主要由技术研究中

心及产品研发中心负责。 

鉴于公司采取的是 Fabless 的生产模式，公司需要向晶圆代工厂采购晶圆，委托集成电路封装

测试企业进行封装测试。公司生产芯片的原材料主要为晶圆，因此主要供应商为晶圆代工厂。公

司将设计的版图交由晶圆代工厂进行掩膜，以制作光罩。晶圆裸片由晶圆代工厂统一采购，公司

采购的晶圆均为经晶圆代工厂加工、测试后带有多层电路结构的晶圆。报告期内，公司合作的晶

圆代工厂主要为行业排名前列的大型上市公司，市场知名度高，产品供应稳定。 

公司采用委托加工的生产模式，即委托封装测试厂商完成芯片的封装及测试工序。公司在外

协加工定价方面有着较为全面的成本预算体系，由公司生产管理部、财务部对公司原辅材料消耗

标准、变动费用以及固定费用进行充分的控制分析。报告期内，公司合作的封装测试厂商主要为

封装测试的大型上市公司，经营稳定，市场知名度较高，能够按照产能和周期安排订单生产，报

价基于市场化原则，公司与其交易价格公允。 

根据行业、产品及市场情况，公司主要采取直销和经销两种模式。直销客户可以分为整机厂

商及方案商。整机厂商是直接向公司采购产品进行生产的终端客户。方案商具有一定的技术开发

和外围器件研发能力，向 IC 设计企业采购芯片成品，通过贴片等二次加工，形成一套包括芯片、

存储等应用方案并销售给整机厂商。公司为了扩大销售渠道，在销售给整机厂商和方案商的同时

也将产品销售给部分经销商。 

② 半导体产品分销业务 

公司作为典型的技术型半导体授权分销商，与原厂有着紧密的联系，且拥有经验丰富的 FAE

队伍，公司分销体系在香港、北京、深圳、苏州、上海、武汉等地设立了子公司，构建采购、销

售网络、提供技术支持、售后及物流服务等。 



公司半导体产品分销业务采取买断式采购的模式，具体分为境内采购和境外采购两部分：（1）

境内采购主要由北京京鸿志及其子公司、上海灵心、深圳东益、鸿光电子在境内进行；（2）境外

采购主要由香港华清、香港灵心、香港东意、鸿光兴盛在境外进行。 

公司采取授权分销模式。基于对半导体元器件性能及下游电子产品的理解及分析，公司主动

为客户提供各种产品应用咨询、方案设计支持、协助客户降低研发成本，以使其能够将自身资源

集中于电子产品的生产和市场推广，同时也能更好的了解客户的需求，进而使得公司研发设计业

务下开发的产品能够顺应市场需求作出迅速的反应。技术型分销能够更好的满足客户对电子产品

的理解及需求，代表着半导体元器件分销行业的主流趋势。 

 

3 公司主要会计数据和财务指标 

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标 

单位：元  币种：人民币 

 2017年 2016年 

本年比上

年增减
(%) 

2015年 

总资产 2,824,908,203.63 1,645,671,860.48 71.66 1,468,146,132.23 

营业收入 2,405,916,266.81 2,160,769,529.87 11.35 1,983,271,234.11 

归属于上市公司股东的

净利润 
137,156,318.00 141,690,919.38 -3.20 115,369,792.17 

归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净

利润 

120,567,028.45 127,036,355.87 -5.09 106,726,842.12 

归属于上市公司股东的

净资产 
1,179,764,415.88 808,758,019.04 45.87 642,296,249.37 

经营活动产生的现金流

量净额 
-271,954,275.88 70,116,453.25 -487.86 -46,791,551.35 

基本每股收益（元／股） 0.34 0.38 -10.53 0.31 

稀释每股收益（元／股） 0.34 0.38 -10.53 0.31 

加权平均净资产收益率

（%） 
13.39 19.53 

减少6.14

个百分点 
19.86 

 

3.2 报告期分季度的主要会计数据 

单位：元币种：人民币 

 
第一季度 

（1-3 月份） 

第二季度 

（4-6 月份） 

第三季度 

（7-9 月份） 

第四季度 

（10-12 月份） 

营业收入 398,244,287.84 516,283,160.26 703,705,477.80 787,683,340.91 

归属于上市公司股东

的净利润 
35,966,747.94 22,843,376.28 41,547,628.76 36,798,565.02 

归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益

后的净利润 

24,212,201.47 22,864,335.87 41,462,606.94 32,027,884.17 



 
第一季度 

（1-3 月份） 

第二季度 

（4-6 月份） 

第三季度 

（7-9 月份） 

第四季度 

（10-12 月份） 

经营活动产生的现金

流量净额 
69,678,289.08 -43,042,562.93 -144,666,549.37 -153,923,452.66 

 

季度数据与已披露定期报告数据差异说明 

□适用  √不适用  

 

4 股本及股东情况 

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 

单位: 股 

截止报告期末普通股股东总数（户） 28,104 

年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） 20,965 

截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 

年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 

前 10 名股东持股情况 

股东名称 

（全称） 

报告期内

增减 

期末持股数

量 

比例
(%) 

持有有限售

条件的股份

数量 

质押或冻结情况 
股东 

性质 
股份 

状态 
数量 

虞仁荣  279,435,000 61.30 279,435,000 质押 147,800,000 
境内自然

人 

吕煌  15,990,000 3.51 15,990,000 质押 11,401,200 
境内自然

人 

南海成长（天津）

股权投资基金合伙

企业（有限合伙） 

 12,285,000 2.70 12,285,000 冻结 1,985,112 
境内非国

有法人 

周钺  9,945,000 2.18 9,945,000 无  
境内自然

人 

方荣波  7,800,000 1.71 7,800,000 无  
境内自然

人 

马剑秋 3,898,000 7,798,000 1.71 7,798,000 质押 1,200,000 
境内自然

人 

纪刚 3,340,000 7,240,000 1.59 7,240,000 质押 1,200,000 
境内自然

人 

北京富汇合力投资

中心（有限合伙） 
 7,020,000 1.54 7,020,000 无  

境内非国

有法人 

南海成长精选（天

津）股权投资基金

合伙企业（有限合

伙） 

 5,200,000 1.14 5,200,000 无  
境内非国

有法人 

上海信芯投资中心

（有限合伙） 
 5,200,000 1.14 5,200,000 无  

境内非国

有法人 

上述股东关联关系或一致行动

的说明 

南海成长及南海成长精选为受同一基金管理人深圳同创伟业资产管

理股份有限公司管理的私募基金，为一致行动人。 



表决权恢复的优先股股东及持

股数量的说明 
无 

 

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 

√适用  □不适用  

 

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 

√适用  □不适用  

 

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 

□适用  √不适用  

 

5 公司债券情况 

□适用  √不适用  

 

三 经营情况讨论与分析 

1 报告期内主要经营情况 

2017 年，公司立足于半导体分立器件设计行业，利用在技术、资质、品牌、销售渠道、服务

等方面的优势，以移动通信、数码产品为发展根基，积极拓展产品在安防、网通、智能家居、可

穿戴设备等领域的应用。2017 年，公司实现营业总收入 24.06 亿元，同比增长 11.35%；归属于上



市公司股东的净利润 1.37 亿元，同比下滑 3.20%；剔除公司 2017 年限制性股票股权激励摊销费

用的影响，归属上市公司股东的净利润 1.59 亿元，同比增长 12.36%。总体来讲，2017 年公司半

导体设计、分销业务板块收入、利润均实现不同幅度的增长。根据集邦咨询 2017 年 12 月发布的

研究报告，韦尔股份位列中国 IC 设计企业第 8 名。2017 年 5 月，公司首次公开发行股票并在上

海证券交易所上市，正式登陆资本市场。 

 

2 导致暂停上市的原因 

□适用  √不适用  

 

3 面临终止上市的情况和原因 

□适用  √不适用  

 

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 

√适用□不适用  

（1）重要会计政策变更  

执行《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计

准则第 16 号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。 

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终

止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终

止经营，要求采用未来适用法处理。 

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017

年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017

年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。 

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企

业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。 

（2）本公司执行上述三项规定的主要影响如下： 

会计政策变更的内容和原因 审批程序 受影响的报表项目名称和金额 

在利润表中分别列示“持续经营净利润”和

“终止经营净利润”。比较数据相应调整。 

第四届董事会第

二十二次会议 

列示持续经营净利润本年金额

123,403,995.55 元；列示终止经

营净利润本年金额 0.00 元。 

部分与资产相关的政府补助，冲减了相关资

产账面价值。比较数据不调整。 

第四届董事会第

十五次会议 
无影响 

部分与收益相关的政府补助，冲减了相关成

本费用。比较数据不调整。 

第四届董事会第

十五次会议 
无影响 

与本公司日常活动相关的政府补助，计入其

他收益，不再计入营业外收入。比较数据不

调整。 

第四届董事会第

十五次会议 

其他收益：增加 7,398,334.17

元。 



会计政策变更的内容和原因 审批程序 受影响的报表项目名称和金额 

在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部

分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重

分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应

调整。 

第四届董事会第

二十二次会议 

营业外收入减少 607,192.49

元，营业外支出减少 1,384.57

元重分类至资产处置收益

605,807.92 元。 

 

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 

□适用√不适用  

 

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。 

√适用□不适用  

报告期内，公司财务报表合并范围变化情况如下： 

序号 子公司名称 业务性质 合并范围变更原因 

1 上海韦孜美电子科技有限公司 半导体设计及销售 非同一控制下企业合并 

2 上海夷易半导体有限公司 半导体设计及销售 非同一控制下企业合并 

3 香港鸿光兴盛电子有限公司 电子元器件代理及销售 非同一控制下企业合并 

4 鸿光电子元件（深圳）有限公司 电子元器件代理及销售 非同一控制下企业合并 

5 武汉韦尔半导体有限公司 半导体设计及销售 新设子公司 

6 武汉耐普登科技有限公司 半导体设计及销售 新设子公司 

注：公司本期新设成立了武汉韦尔投资管理有限公司，公司尚未对其出资也尚未经营，故不

纳入合并报表范围。 

具体情况详见年报报告财务报表附注“合并范围的变更”和“在其他主体中的权益”之

说明。 


